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Vysekávanie (diecutting)

Pri vysekávaní dochádza k preseknutiu samotného materiálu tak aj nosného silikónového papiera (fólie).

Výrobu vysekávania sme schopní prispôsobiť povahe materiálu a veľikosti Vašej zákazky. Pri veľkých zákazkách je nutné vyrobiť výsekový nástroj,
pri malých zákazkách (napr. série pre vzorkovanie) sme schopní vyseknúť diely na rezacích plotroch bez nutnosti výroby výsekového nástroja.

  

Výseky sú dodávané po jednotlivých kusoch a používajú sa ako tesnenia, dorazy, izolačné komponenty, montážne prvky, alebo polotovary pre ďalšie
spracovanie.
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